
零售業環境正面臨著來自電子商務與 Amazon 等分銷倉庫的激烈競爭，
並且不斷需要事半功倍。自助結帳、銷售點(POS)、資訊服務機台及數
位標牌的物聯網解決方案可以協助升級實體環境，提供更吸引人的客戶
體驗及更快的佇列處理。
其中許多解決方案已經產生影響，而且它們的需求還在持續成長。截至 2022 年，自助
結帳系統的估值為 34.4 億美元，預計到 2030 年的複合年增長率(CAGR)為 13.3%。 1 

零售商將尋找能够為其環境設計與部署正確物聯網解決方案的製造商，以因應未來的 
挑戰，並與電子商務及分銷倉庫保持競爭力。 

挑戰：零售製造商需要彈性、效能及可靠性
支援物聯網的自助結賬、服務機台以及其他系統，將越來越需要擁有更多額外處理能力
的功能性。系統需要支員條碼掃描器、熱列印機、信用卡讀卡機及網際網路連接，以 
協助自動化收支對帳、庫存管理及分析操作。此外，每個實體環境都有獨特的場地布置
圖與獨特的需求。零售製造商需要能夠提供具有穩定供應鏈的自訂解決方案，以最大 
限度地減少部署新技術所造成的困擾。

解決方案：第 12 代華碩 uATX 主機板透過定製產品滿足製造商
的需求
華碩物聯網搭載最新第 12 代 Intel® Core™ 物聯網邊緣運算處理器，具有自訂 uATX 主
機板設計，可依據每個零售製造商客戶的需求進行量身打造。透過此產品，零售業製造
商可以為其客戶建置理想的自助結帳、POS、數位標牌及服務機台解決方案。處理器是 
該產品的關鍵，因為它提供了更高的效能2來處理更多的並發工作負載，提供了支援更
多連接裝置的彈性，以及具有長期可用性3的平台穩定性，並支援所選 SKU 上的嵌入式
使用條件。
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華碩物聯網完全自訂的 uATX 主機板搭載最新適用於物聯網邊緣運算的第 12 代 
Intel® Core™ 處理器，透過 LGA 插槽式系統單晶片(SoC)套件將靈活性發揮到極限

「我們已經為一家領先的零售業服
務機台與自助結帳系統製造商生
產主機板。我們很高興能與更多
客戶合作，並透過第 12 代 Intel® 
Core™ 平台展示我們的能力。」

-華碩物聯網事業部總經理趙國維

華碩物聯網搭載最新 Intel® 處理器
簡化零售邊緣運算
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華碩物聯網事業部總經理趙國維表示：「我們已經為一家領先的
零售業服務機台與自助結帳系統製造商生產主機板」。「我們很
高興能與更多客戶合作，並透過第 12 代 Intel® Core™ 平台展示
我們的能力」 。 憑藉第 12 代 uATX 主機板，華碩物聯網可以為

製造商提供合於形式的解決方案，滿足他們所有需求，同時為客
戶成長提供效能空間。零售商還將受益於先進的安全功能與高解
析度視訊輸出，以推動其實體店面客戶互動。

銷售點(POS)終端 互動式/尋路服務機台 自助結帳電子目錄數位標牌

華碩零售業 uATX 主機板使用案例

運作方式 
華碩物聯網與零售製造商合作，以利設計、驗證及部署 uATX  
主機板解決方案，搭載最新的第 12 代 Intel® Core™ 處理器，適
用於物聯網邊緣應用。該公司還提供部署後支援服務，可連接到
全球數百個在地維修中心，包括美洲 100 多個維修中心與歐洲、
中東及非洲(EMEA)的 150 多處維修中心。旅程中的每一步，華
碩物聯網都與 Intel 合作，調整產品路徑圖的可用性，並將功能
集與自助結帳、POS、數位標牌及服務機台等使用案例相匹配。 
趙國維表示：「Intel 在為各產業的應用提供專業知識與指導 

方面表現出色」。「我們的許多客戶長期使用 Intel，他們持續
信任我們的服務與品質，因為他們得到 Intel 的支持。我很少聽
到有人偏愛任何其他技術提供商。」

圖 1：搭載第 12 代 Intel® Core™ 物聯網邊緣處理器的華碩物聯網 uATX 主機板提供高效能及可擴充連接性，以支援多種專用且經過驗證的 
零售解決方案。

深入瞭解第 12 代  
Intel® Core™ 物聯網 
邊緣處理器

效能

•	具備集成平台控制器中控器(PCH)的 LGA 插槽式處理器

•	多達 14 個內核與 20 個執行緒，具有效能混合架構4

•	最高可達 DDR5-4800 記憶體

顯示晶片

•	Intel® Iris® Xe 顯示晶片具有 96 個執行單元

•	支援 4 台 4K60 顯示器（或一台 8K 顯示器）與 Pipelock 視訊同步

擴充

•	多達 8 個 PCIe 4.0 通道及 12 個 PCIe 3.0 通道

•	多達 4 個 Thunderbolt™ 4/USB4 連接埠

•	內建 1GbE 區域網路，具有可選的獨立 2.5GbE 區域網路 與 Intel® Wi-Fi 6E

管理功能與穩定性

•	搭載 Intel® 主動管理技術(Intel® AMT) 的 Intel vPro® 平台

•	使用壽命長3

2



內建顯示晶片可支援豐富的 4K60 視覺 
顯示效果
數位標牌與互動式服務機台對於協助實體零售商店向渴望體驗
的客戶提供引人入勝的內容、方向及互動性變得至關重要。華
碩物聯網 uATX 主機板搭載第 12 代 Intel® Core™ 物聯網邊緣處
理器，內建 Intel® Iris® Xe 顯示晶片及多達 96 個顯示晶片執行單
元。與上一代處理器相比，該處理器平台最多可支援四台並行 
4K60 顯示器或一台 8K 解析度的顯示器，並提供高達 4倍 的圖
形效能。2 因此，零售製造商可以為互動式平面圖、產品顯示及
結帳螢幕提供清晰的影像與介面，而不需要昂貴的獨立 GPU。

 
PCIe 4.0 連接與 Thunderbolt™4/USB4  
可連接更多裝置
POS 自助結帳需要支援多個周邊裝置，包括條碼掃描器、
熱列印機、信用卡讀卡器、高畫質顯示器及用於銀行授權、
收銀對帳、庫存管理等網際網路連線。第 12 代處理器平台支
援多達 8 個 PCIe 4.0 通道與 12 個 PCIe 3.0 通道，多達四個 
Thunderbolt 4/USB4 連接埠，以及內建 1GbE/獨立 2.5GbE 
區域網路或可選的 Intel® Wi-Fi 6E 支援。除此之外，華碩物聯網
依據零售製造商的需求新增串列連接介面，包括 RS-232、 
RS-422 及 RS-485。 

啟用硬體安全性有助於鎖定平台
適用於 IoT 邊緣的第 12 代 Intel® Core™ 處理器上的 Intel® 融合安
全性與管理引擎是獨立的管理引擎，可在作業系統下運行並驗證 
韌體，同時協助保護軟體資產免受攻擊者、惡意軟體及篡改等 
威脅。憑藉此功能，華碩物聯網可以鎖定主機板，防止未經授權
的 CPU(中央處理單元)更換，或對韌體與 BIOS 進行不必要的 
變更。每台裝置的效能都可以預測，並能够抵禦不必要的變更，
而華碩物聯網承諾在需要任何此類更新或更換時提供部署後 
服務。
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最高可達

1.32倍
單執行緒效能提升2

適用於物聯網邊緣的 
第 12 代 Intel® Core™ 處理器
與第 10 代 Intel® Core™ 處理器相比

最高可達

1.27倍
多執行緒效能提升2

最高可達

4倍
繪圖處理效能提升2

豐富的顯示器
最多 4台 4K60 顯示器或 1 台 
8K 顯示器

網際網路連線能力
內建 1GbE/獨立 2.5GbE 區
域網路，可選的 Intel® Wi-Fi 
6E

可遠程管理
搭載 Intel® 主動管理技術的 Intel 
vPro® 平台

POS 裝置
條碼掃描器、熱列印機、信用
卡讀卡機

華碩物聯網平台擴充支援第 12 代 Intel® Core™  
物聯網邊緣處理器

4K

第 10 代 Intel® Core™ 處理器是本系列適用於物聯網邊緣的上一代處理器。

關於工作負載與配置，請造訪 https://edc.intel.com/content/www/tw/zh/products/performance/benchmarks/overview/。結果可能有所差異。

LGA 插槽的設計彈性
適用於物聯網邊緣的第 12 代 Intel® Core™ 處理器是一款多晶
片封裝(處理器與平台控制器中控器(PCH)在單一晶片中)，將 
LGA 插槽式處理器的更高效能與具有晶片系統(SoC)緊湊性的
處理器基礎功率相結合。這種配置使華碩物聯網能够設計出將全
部特色與功能封裝到小型主機板中，該板幾乎可以安裝在任何地
方，例如數位標牌顯示器的背面。

更高的效能與更多的記憶體，以利於更佳的多工處理
多晶片封裝還具有效能混合架構， 4 6 個用於主工作負載的多 
執行緒 效能核心(P-core)與 8 個專門用於後台任務的單執行緒 
效率核心(E-core)。與上一代處理器相比，該平台具有多達 14 
個內核與 20 個執行緒，可提供高效的多工處理，在單一平台上
支援多個應用程式與工作負載，同時提供高達 1.32 倍的單執行
緒效能及高達 1.27 倍的多執行緒效能 。 2
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支援 Intel vPro® 平台的遠端管理功能
第 12 代 Intel® Core™平台的部分 SKU 支援 Intel vPro® 技術，並 
支援遠端更新或修復系統的能力。華碩物聯網提供啟用此功能集
的 uATX 主機板，以便零售製造商可以向其客戶提供支援 Intel 
vPro® 平台的支持，或將這些功能傳遞給客戶自己。在前一種 
情況下，零售製造商可能會在完整的增值產品中為服務機台與 
自助結帳站提供全託管服務，並提供遠程 IT 支援。

 
供應鏈穩定性有助於最大化驗證週期價值供應鏈
在 Intel 的支援下，採用第 12 代平台的華碩物聯網 uATX 主機板
具有長達七年的使用壽命3。一旦零售製造商驗證並確認解決方
案，他們就可以在未來幾年繼續依賴具有第 12 代處理器 uATX 
主機板的穩定供應鏈。華碩物聯網還透過提前一年發布生命週期
結束 (EOL) 通知及提前六個月發布最後購買訂單 (LBO) 通知，
協助製造商為未來週期做好準備。

 
結論：客製化 uATX 主機板可簡化進入零售物聯
網的過程
搭載第 12 代 Intel® Core™ 物聯網處理器的華碩物聯網主機板為許
多零售邊緣解決方案提供效能與彈性的平衡組合。透過直接與華
碩物聯網合作，製造商可以獲得合適的主機板來完成他們的自助 
結帳、數位標牌或服務機台產品，他們可以在全球服務與支援 
基礎設施的支持下大規模生產。該解決方案可以協助老牌零售 
製造商保持競爭優勢，或協助新製造商找到競爭優勢並在不斷 
成長的市場中站穩腳跟。 

 

進一步瞭解
探索華碩物聯網產品，並聯絡 iot.asus.com/industries/retail  
的代表。

在 intel.com/12thgeniot 上瞭解第 12 代 Intel® Core™ 處理器 
在物聯網邊緣的價值。

關於華碩物聯網
華碩物聯網是華碩的副品牌，致力於為人工智慧與物聯網
嵌入式系統創造出令人難以置信的解決方案。華碩物聯網
致力於透過與客戶合作開發完全整合及快速上市的應用程
式來提供一流的產品與服務。

iot.asus.com 

注意事項與免責聲明

1.	 「2022-2030 年自助結帳系統市場規模、份額及趨勢分析報告，按組件(系統、服務)、類型(基於現金、基於無現金)、按應用、按地區及細分市場預測」，Grand View Research， 
   2022 年，grandviewresearch.com/industry-analysis/self-checkout-systems-market。

2.	 效能結果是依據截至 2022 年 6 月的 Intel 測量結果。 
第 12 代 Intel® Core™ 處理器
處理器：Intel® Core™ i7-12800HL PL1=45W、(6P+8E) 14 核 20 緒渦輪加速最高可達 4.8 GHz
顯示晶片：Intel® Iris® Xe 顯示晶片，最多可達 96 EU
記憶體：DDR5-4800 64 GB
儲存裝置：Samsung SSD 970 EVO Plus 1 TB
平台/主機板：Intel® Alder Lake PS DDR5 RVP
作業系統：Windows 10 Enterprise LTSC 21H2
BIOS：ADLPFWI1.R00.3137.B00.2203291427 03/29/2022
CPUz 微碼：416h

工作負載 
SPEC CPU2017 是 SPEC 聯盟(spec.org)的基準測試，利用運算密集型應用子測試量測電腦效能與輸送量。 
3DMark Fire Strike 測量 PC 的 DirectX 11 遊戲效能，包括兩項圖形測試、一項物理測試和一項對 CPU 和 GPU 施加壓力的綜合測試。 
MLPerf Inference Edge v1.1/Mobile 搭配採用 OpenVINO™ 2021.4.1 架構的離線情境是用於測量系統處理輸入速度的效能基準測試套件，而且是使用搭載 Intel® UHD Graphics 之經過訓練的模型
產生結果。結果未經 MLPerf 驗證。MLPerf 名稱和圖誌均為商標。如需詳細資訊，請參閱 mlperf.org。

3.	 Intel 不透過路線圖導引承諾或保證產品可用性或軟體支援。Intel 保留透過標準 EOL/PDN 流程更改藍圖或中止產品、軟體和軟體支援服務的權利。如需其他資訊，請聯絡您的 Intel 客戶代表。
4.	 效能混合式架構以單一處理器裸晶晶粒結合效能核心(P-core)與效率核心(E-core)兩種全新內核微架構。部分第 12 代 Intel® Core™ 處理器 (特定第 12 代 Intel® Core™ i5 處理器和更低版本) 沒有效

能混合式架構，只有 P-core。
效能結果係依配置中所示日期的測試為準，且可能無法反映所有公開可用的更新。
如需更完整的效能與效能基準測試結果相關資訊，請造訪 https://edc.intel.com/content/www/tw/zh/products/performance/benchmarks/overview/。 
任何產品或元件都無法提供絕對的安全性。您的成本和成果可能有所差異。Intel® 技術可能須要搭配支援的硬體、軟體或啟動相關服務。
Intel 並不控制或審核第三方的資料。您應該參考其他來源以評估準確性。
© Intel 公司。Intel、Intel 圖誌和其他 Intel 標誌是 Intel 公司或其子公司的商標。其他名稱與品牌可能業經宣告為其他所有者之財產。
1022/BC/CMD/PDF
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第 10 代 Intel® Core™ 處理器
處理器：Intel® Core™ i7-10700 PL1=65W TDP、8 核 16 緒，渦輪加速最高可達 4.8 GHz
顯示晶片：Intel® UHD Graphics 630 
記憶體：DDR4-2933 64 GB 
儲存裝置：Samsung SSD 970 EVO Plus 1 TB
平台/主機板：ASRock IMB-1221-L Mini-ITX
作業系統：Windows 10 Enterprise LTSC 21H2
BIOS：AMI UEFI 03/23/2021
CPUz 微碼：CAh
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